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DESCRIPCION

Conector eléctrico montable en una placa.

La presente invencién se refiere a un conector
eléctrico montable en una placa, para ser montado en
una placa de circuito. Particularmente, la presente in-
vencion se refiere a un conector eléctrico montado en
una placa para ser empleado en aparatos digitales y
similares, tales como una televisién que recibe trans-
misién de emisiones digitales.

En la Publicacidn de la Solicitud de la Patente U.S.
Nr. 20020123254 se divulga un conector eléctrico de
este tipo montado en una placa conocida (ver Figura
4 del mismo).

Aqui, el conector eléctrico comprende: una plura-
lidad de pares de contactos de transmision de sefiales
diferenciales; y contactos de puesta a tierra, los cua-
les van provistos adyacentes a cada par de contactos
de transmisién de sefiales diferenciales. Los pares de
contactos de transicion de sefiales diferenciales y los
contactos de puesta a tierra van provistos en dos filas
en una porcidn de acoplamiento. Las porciones de pa-
tas de los contactos van dispuestas en tres filas en el
lado del conector a montar en la placa de circuito.

Las porciones de patas del conector montable en
una placa van dispuestas de tal manera que los contac-
tos de puesta a tierra vayan dispuestos en una segunda
fila, y los contactos de sefial vayan dispuestos en una
primera fila y en una tercera fila. La primera fila es la
m4s préxima a una superficie de acoplamiento, y la
tercera fila es la mas alejada de la superficie de ajuste.
Debido a esta construccidn, en el caso de disefios de
seflales sobre una placa de circuito, es decir, de pistas
conductoras sobre una placa de circuito sobre las cua-
les va a montarse el conector, es necesario que vayan
dispuestas de tal manera que los patrones de sefiales
que se extiendan desde la primera fila pasen a través
de los patrones de puesta a tierra de la segunda fila y
de los patrones de sefiales de la tercera fila. En el caso
de que las porciones de patas sean provistas de una
densidad alta, resulta practicamente imposible formar
los patrones de sefiales sobre una tinica capa de la pla-
cade circuito. Los patrones de sefiales pueden formar-
se si la placa de circuito es una placa de circuito multi
capa y el patrén de puesta a tierra se forma en una
capa interior de la placa de circuito. No obstante, las
placas de circuito multi capa incrementardn el coste
a soportar por los fabricantes de los productos, en los
cuales va a ser instalado el conector eléctrico. Ade-
mads, en el caso de que vaya a ser utilizada una placa
de circuito multi capa, se hacen necesarias dos capas
para formar patrones de sefiales sobre la misma. Por
lo tanto, el grado de libertad en el disefio de placas de
circuito se verd reducido.

La presente invencién ha sido desarrollada a la
vista de los problemas anteriormente mencionados.
Un objeto de la presente invencién es el de proporcio-
nar un conector eléctrico montable en una placa que
permita la formacidn de patrones de sefiales sobre una
Unica capa de una placa de circuito, sobre la cual va a
ser montado el conector eléctrico.

Otro objeto de la presente invencion es el de pro-
porcionar un conector eléctrico montable en una placa
cuyo conector es superior en cuanto a propiedades de
transmision.

Otro objeto atn de la presente invencién es el de
proporcionar un conector eléctrico montable en una
placa el cual sea capaz de ajustarse a impedancias ca-
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racteristicas de sefiales transmitidas dentro del conec-
tor eléctrico.

El conector eléctrico montable en una placa de la
presente invencién comprende:

Contactos de senales;

Contactos de puesta a tierra; y

Una carcasa aisladora para soportar los contactos
de sefiales y los contactos de puesta a tierra;

estando dispuestas dos filas de contactos de pues-
ta a tierra para corresponderse con al menos un par de
contactos de sefiales en una porcién de acoplamiento
de la carcasa aisladora;

porciones de patas de los contactos de sefiales y de
los contactos de puesta a tierra, a montar sobre la pla-
ca de circuito, estando dispuestas en tres filas desde
una posicién lo mds préxima a una superficie de aco-
plamiento de la carcasa aisladora hasta una posicién
lo més alejada de la superficie de acoplamiento; y

estando provistas las porciones de patas de los
contactos de puesta a tierra en la primera fila mas pro-
xima a la superficie de acoplamiento.

Aqui, las “filas” incluyen casos en los que en una
fila va provisto un tnico contacto, ademas de los ca-
sos en los que en una fila van provistos una pluralidad
de contactos.

Ademés, es preferible que las porciones de patas
de los contactos de sefiales emparejados vayan pro-
vistos en la segunda y tercera filas en estrecha pro-
ximidad la una de la otra, de entre las tres filas y las
porciones de patas.

También es preferible que la carcasa aisladora
comprenda ademds un bloque de alineacién de la por-
cién de pata afsladora, para albergar cada una de las
porciones de pata; y el bloque de alineacion de las
porcion de pata aisladora comprende una pared que
se extiende a lo largo de la direccion longitudinal de
las porciones de patas, y una porcion de carcasa para
albergar las porciones de patas.

Los contactos de sefiales pueden ser contactos de
seflales de transmisién diferenciales.

Segtin la presente invencion, estando provistas dos
filas de los contactos de puesta a tierra para correspon-
derse con al menos un par de los contactos de sefiales
en una porcién de acoplamiento de la carcasa aisla-
dora; estando provistas las porciones de patas de los
contactos de sefiales y los contactos de puesta a tierra
a montar sobre una placa de circuito en tres filas des-
de una posicién lo mds préxima a una superficie de
acoplamiento de la carcasa aisladora hasta una posi-
cion lo mds alejada de la superficie de acoplamiento; y
estando provistas las porciones de patas de los contac-
tos de puesta a tierra en la primera fila mas proxima a
la superficie de acoplamiento. Por lo tanto, la presen-
te invencién pone de manifiesto los siguientes efectos
ventajosos.

Las pistas conductoras (patrones de sefiales) para
los contactos de sefiales de la segunda fila no necesi-
tan pasar a través de las partes no grabadas de los con-
tactos de puesta a tierra, y solamente necesitan pasar a
través de las partes no grabadas de los contactos de se-
fales de la tercera fila. Por lo tanto, se hace posible y
se facilita la formacion de patrones de sefiales en una
unica superficie de la placa de circuito. Ademads, la
placa de circuito sobre la que se va a montar el conec-
tor no necesita ser una placa de circuito multi capa,
lo cual reducird los costes. Incluso en el caso de que
vaya a utilizarse una placa de circuito multi capa, los
patrones de sefiales pueden formarse sobre una tni-
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ca capa, aumentando por lo tanto el grado de libertad
en el disefio de la placa de circuito. Por consiguiente,
puede reducirse la superficie requerida para los pa-
trones de sefiales y sobre la placa de circuito pueden
montarse otros componentes eléctricos, o la placa de
circuito pueda reducirse al minimo, reduciendo con
ello los costes.

Ademais, puede darse una configuracién en la que
las porciones de patas de los contactos de sefiales em-
parejados vayan provistas en la segunda y tercera filas
en estrecha proximidad las unas a las otras, de entre
las tres filas de porciones de patas. En este caso, los
patrones de sefales para los contactos de sefiales em-
parejados pueden ir provistos en estrecha proximidad
los unos a los otros, mejorando de ese modo las ca-
racteristicas de transmision.

Ademds, puede adoptarse una configuracion, en la
que la carcasa aisladora comprenda ademds un bloque
de alineacién aislador de porcion de pata, para alber-
gar cada una de las porciones de patas; y el bloque de
alineacion aislador de porcién de pata comprende una
pared que se extiende a lo largo de la direccion lon-
gitudinal de las porciones de patas, en una porcién de
carcasa para albergar las porciones de patas. En este
caso, las periferias de las porciones de patas van ro-
deadas por un bloque de alineacién de la porcién de
pata, el cual es un dieléctrico. De ese modo, pueden
ajustarse las impedancias caracteristicas de las sefa-
les.

En el caso de que los contactos de sefiales sean
contactos de transmision de seflales diferenciales,
pueden conseguirse propiedades de transmision de se-
fales favorables.

A continuacién se describird una realizacion de
la presente invencidn, solamente a modo de ejemplo,
y con referencia a los dibujos esquematicos que se
acompaiian, en los cuales:

La Figura 1 es una vista frontal del conector eléc-
trico montable en una placa de la presente invencion;

La Figura 2 es una vista en planta del conector
eléctrico montable en una placa de la Figura 1;

La Figura 3 es la vista inferior del conector eléc-
trico montable en una placa de la Figura 1;

La Figura 4 es una vista lateral derecha del conec-
tor eléctrico montable en una placa de la Figura 1;

La Figura 5 es una vista posterior del conector
eléctrico montable en una placa de la Figura 1;

La Figura 6 es una vista en corte del conector eléc-
trico montable en una placa, tomaba a lo largo de la
linea VI-VI de la Figura 1;

La Figura 7 es una vista en perspectiva desde el
lateral posterior inferior del conector eléctrico mon-
table en una placa de la Figura 1, con un bloque de
alineacion de patas retirado de la misma;

La Figura 8 es una vista en perspectiva desde la
parte frontal de un bloque de alineacién de una por-
cion de pata, el cual se utiliza en el conector eléctrico
montable en una placa de la figura 1; y

La Figura 9 es una vista en planta que ilustra la
distribucién de partes no grabadas en una placa de
circuito, a las cuales van conectadas las porciones de
patas de contactos.

La Figura 1 es una vista frontal de un conector
eléctrico 1 montable en una placa (de aqui en adelan-
te aludido como “conector”) de la presente invencion.
La Figura 2 es una vista en planta del conector 1 de
la Figura 1. La Figura 3 es una vista inferior del co-
nector 1. La Figura 4 es una vista lateral derecha del
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conector 1. La Figura 5 es una vista posterior del co-
nector 1. La Figura 6 es una vista en corte tomada a
lo largo de la linea VI-VI de la Figura 1.

De aqui en adelante, el conector 1 se describi-
rd con referencia a la Figura 1 a través de la Figura
6. La forma de una porciéon de acoplamiento 2 del
conector 1, a conectar a otro conector (no mostra-
do) esta definida mediante el formato HDMI (High
Definition Multimedia Interface) (Interfaz Multime-
dia de Alta Definici6n). El conector 1 comprende: una
pluralidad de contactos 4 (contactos 4a de transmision
de sefiales diferenciales) y contactos de tierra 4b); una
carcasa aisladora 6 (de aqui en adelante, aludida sim-
plemente como “carcasa’ para soportar los contactos
4; y una cubierta metdlica 8 que cubre la carcasa 6.

La carcasa 6 comprende: un cuerpo principal 10
en forma de un bloque; una porcién plana 12 que so-
bresale aproximadamente hacia el centro de una ca-
vidad 2a (indicada en la figura 6) de la porcién de
acoplamiento 2. A intervalos predeterminados sobre
la superficie superior 12a y la superficie inferior 12b
de la porcidn plana 12 se forma una pluralidad de ra-
nuras 14 de alojamiento de contactos. Las ranuras 14
de alojamiento de contactos se extienden en una di-
reccién 16 de insercidn/extraccion (indicada en la Fi-
gura 4) de otros conectores con respecto al conector
1. Los contactos 4 van provistos dentro de las ranu-
ras 14 de alojamiento de contactos. La disposicién de
los contactos 4 se describird mds adelante. Tal como
se ha ilustrado en la Figura 3, En una pared inferior
18 de la carcasa 6 se forman prominencias 18ay 18b
que sobresalen a distancias iguales. La prominencia
28a se configura en forma d T alrededor de la porcion
de acoplamiento 2, a lo largo de un eje central 20 del
conector 1. Las prominencias 18b se forman a modo
de rectangulos separados en los extremos izquierdo y
derecho hacia el borde posterior de la carcasa 6. Las
prominencias 18ay 18b topan con una placa de circui-
to 22, cuando el conector 1 se monta sobre la placa de
circuito 22. Es decir, las prominencias 18a y 18b sir-
ven de distanciadores de apoyo. Un saliente cilindrico
19 que da hacia abajo, el cual dispone de nervios 19a
alrededor de su periferia, se forma en una sola pieza
con las prominencias 18a. El saliente 19 se introdu-
ce en un orificio de posicionamiento 76 de la placa
de circuito 22 cuando se monta el conector 1 sobre
la placa de circuito 22, para posicionar el conector 1
(indicado en la Figura 9).

La cubierta 8 se forma punzonando y plegando
una unica placa metdlica. La cubierta que compren-
de: una pared superior 24, la cual es un rectangulo
plano; paredes laterales 26, las cuales se forman ple-
gando los dos bordes laterales de la pared superior 24
hacia abajo; una pared inferior 28, la cual se forma
plegando las paredes laterales 26 hacia adentro; y una
pared posterior 34, la cual se forma plegando el bor-
de posterior de la pared superior 24 hacia abajo. Tal
como se ha ilustrado en la Figura 6, la carcasa 6 estd
contenida dentro de la cubierta 8. En la pared superior
24 de la cubierta 8 se forman un par de lengiietas de
puesta a tierra 24a, para establecer conexiones a tierra
con otro conector. Ademds, un soporte 30 que se ex-
tiende en dngulo recto hacia arriba con respecto a la
pared superior 24 se forma en una sola pieza con la
pared superior 24, hacia el lado de la porcién de aco-
plamiento 2. En el soporte 30 se forma una abertura
de montaje 32, para sujetar la cubierta 8 a un armazén
(no mostrado) con un tornillo.
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En cada pared lateral 26 de la cubierta 8, se for-
man lengiietas de puesta a tierra 26a, las cuales son
similares a las lengiietas de puesta a tierra 24a. En las
paredes laterales 26 que dan hacia el lado de la por-
cion de acoplamiento 2, se forman patas de montaje
36 que se extienden hacia abajo, las cuales van a ser
introducidas a través de las aberturas de montaje 74
(indicadas en la Figura 9) de la placa del circuito 22 y
sujetas a la misma. La pared inferior 28, la cual esta
constituida por los extremos inferiores de las paredes
laterales 26 que se extienden hacia adentro desde am-
bos lados, va unida por una porcién anterior de las
mismas mediante un ensamble en cola de milano. La
porcién anterior de la pared inferior 28 a la cual van
unidos los dos laterales, va posicionada hacia el inte-
rior de la pared inferior 18 de la carcasa 6. Ademads,
segun se ha ilustrado en la Figura 6, en la porcién an-
terior de la pared inferior 28 de la cubierta 8 se forma
una pieza de bloqueo 38 en voladizo, para acoplarse
con otro conector y enclavarlo al conector 1.

La Figura 7 es una vista en perspectiva desde el la-
teral posterior inferior del conector 1 fabricado segin
se ha descrito mds arriba. Observar que de la Figura
7 se ha omitido una porcién de la pared posterior 34,
para ilustrar claramente las porciones de patas 5 de
los contactos 4. La disposicion de los contactos 4 se
describird en detalle con referencia a la Figura 1 y la
Figura 7. Las posiciones de los contactos 4 ilustradas
en la figura 1 han sido marcadas con nimeros conse-
cutivos del uno al 19. Los contactos 4 en las posicio-
nes marcadas con 1,3, 4,6, 7,9, 10,12 son contactos
4a de transmision de sefiales diferenciales, y los con-
tactos 4, en las posiciones marcadas con 2, 5, 8,y 11
son contactos 4b de puesta a tierra. Un grupo de con-
tactos estd constituido por el par de contactos 4a de
transmisién de sefiales diferenciales en las posiciones
1y 3,y el contacto de puesta a tierra 4b de la posicién
2, va dispuesto en correspondencia al par de contac-
tos 4a de transmision de sefiales diferenciales. En el
conector 1 de la presente invencidn, si la porcién de
acoplamiento 2 se mira desde la parte frontal, se for-
man cuatro de dichos grupos de contactos. Los cuatro
grupos de contactos constituyen los contactos para la
transmision de sefiales diferenciales. Los contactos de
sefales 4a, de las posiciones 13, 15, 16,y 18 son con-
tactos de velocidad lenta. El contacto 4 de la posicién
14 es independiente, es decir, no conectado a ningin
otro elemento. El contacto 4, de la posicién 17 es un
contacto de puesta a tierra. El contacto 4, de la posi-
cién 19 es un contacto de la fuente de alimentacion.

Tal como sea ilustrado en la Figura 7, las cavida-
des 40 de los contactos a través de las cuales se intro-
ducen los contactos de sefiales 4a y los contactos de
puesta a tierra 4b, se forman en la carcasa 6 en dos
filas separadas verticalmente. Las porciones de patas
5 (5a, 5b, y 5c) de los contactos 4 se extienden hacia
fuera desde las cavidades 40 de los contactos y son
dobladas en dngulos rectos hacia la placa del circui-
to 22. Esta situacion estd claramente ilustrado en la
Figura 3 y en la Figura 7. Es decir, las porciones de
patas van dispuestas en una primera fila lo mas pro-
ximas a la porcién de acoplamiento 2, una tercera fila
lo mas alejada de la porcién de acoplamiento 2, y una
segunda fila dispuesta entre la primera y tercera filas.
La disposicion en estas posiciones se realiza variando
las longitudes de las porciones horizontales 7 de las
porciones de patas 5 que se extienden hacia la parte
posterior de la carcasa 6.
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Es decir, el contacto de sefial 4a de la posicién 1,
que es el contacto més a la izquierda en la Figura 7
tiene una porcion de pata Sa que incluye una porcién
horizontal 7 de una longitud intermedia, posicionando
de ese modo la porcion de pata 5a en la segunda fila.
La porcién de pata 5b, del contacto de puesta a tierra
4b adyacente al contacto de sefial 4a mas a la izquier-
da, tiene una porcion horizontal 7 de la longitud mas
corta posicionando de ese modo la porcién de pata 5b
en la primera fila. La porcién de pata 5c¢ adyacente a
la porcién de pata 5b tiene una porcién horizontal 7
de la longitud mas larga, posicionando de ese modo
la porcién de pata Sc en la tercera fila.

Esta disposicion se ilustra en la Figura 9. La Figu-
ra 9 es una vista en planta que ilustra la distribucién
de partes no grabadas 44 y 46, formadas en la placa de
circuito 22 sobre las cuales va a ser montado el conec-
tor 1. El contorno del conector 1, que va a ser montado
sobre la placa de circuito 22, se ha marcado en linea
de trazos en la Figura 9. La aberturas 42, a través de
las cuales se introducen las porciones de patas 5 de
los contactos 4, estdn formadas en la placa de circuito
22 en tres filas. Es decir, las aberturas 42 van dispues-
tas en una primera fila, la mds préxima a una superfi-
cie de acoplamiento 2b de la porcién de acoplamiento
2 del conector 1, una tercera fila, la més alejada de
la superficie de acoplamiento 2b, y una segunda fi-
la entre las filas primera y tercera. Cada una de las
aberturas 42 va marcada con nimeros que correspon-
den a los nimeros de las posiciones ilustradas en la
Figura 1.

Seglin se aclara a partir de la Figura 9, las porcio-
nes de patas 5b de los contactos de tierra 4b van dis-
puestas en la primera fila, y las porciones de patas Sa
y Sc de los contactos de sefiales 4a van dispuestas en
la segunda y tercera filas, respectivamente. Las partes
no grabadas 44, a conectar con los contactos de pues-
ta a tierra 4b, se forman sobre la superficie posterior
de la placa de circuito 22, es decir, sobre la superfi-
cie de la placa de circuito 22 en la cara opuesta que
se ha ilustrado en la figura 9. Las partes no grabadas
44 van conectadas a una zona de tierra 45, la cual va
dispuesta a través de toda la superficie posterior de la
placa de circuito 22. Las partes no grabadas 46, a co-
nectar con los contactos de sefiales 4a de la segunda y
tercera filas, se forman sobre la superficie anterior de
la placa de circuito 22, es decir, la superficie ilustrada
en la figura 9. Las pistas conductoras 48 se extienden
hacia la parte posterior del conector 1 desde las par-
tes no grabadas 46. Las pistas conductoras 48 que se
extienden desde las partes no grabadas 46 en las po-
siciones 1, 4, 7, 10 de la segunda fila pasan entre las
partes no grabadas 46 en las posiciones 3, 6,9,y 12 de
la tercera fila. Estas pistas conductoras 48 se extien-
den hacia la parte posterior del conector 1 en estrecha
proximidad a las pistas conductoras 48 que se extien-
den desde las partes no grabadas 46 de la tercera fila.
La gran proximidad de las pistas conductoras 48 ha-
cen que las propiedades de transmisién de las sefiales
diferenciales sean mejoradas.

De este modo las porciones de patas 5 se fabri-
can de manera que vayan dispuestas en tres filas. La
relacion posicional entre las porciones de patas 5 se
mantienen mediante un bloque de alineacién 50 de
las porciones de patas (de aqui en adelante, indicado
simplemente como “bloque de alineaciéon”. A conti-
nuacion, se describird el bloque de alineacion 50. La
Figura 8 es una vista en perspectiva desde la parte de-
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lantera del bloque de alineacién 50, el cual se utiliza
en el conector 1. El bloque de alineacién 50 va dis-
puesto en la porcién posterior de la carcasa 6, y estd
configurado esencialmente en forma de un paralele-
pipedo. El bloque de alineacién 50 de la figura 8 va
dispuesto de tal manera que la porcién anterior del
mismo se posicione hacia el lado de la carcasa 6, y la
porcidén posterior del mismo se posicione hacia el ex-
tremo posterior del conector 1. A ambos extremos en
la direccién longitudinal de bloque de alineacién 50,
se forman ranuras 52 que se extienden verticalmente.
Dentro de las ranuras 52, se forman brazos de reten-
cién 54 en voladizo que se extienden hacia arriba. En
los extremos distales de los brazos de retencién 54,
se forman prominencias 56, que incluyen conicidades
56a que dan hacia arriba. Las prominencias 56 se en-
ganchan con aberturas 27 de enganche de la cubierta
8, montando de ese modo el bloque de alineacién 50
en el conector 1.

En la superficie delantera 58 del bloque de alinea-
cion 50 se forman ranuras de alineacién 60 (porcio-
nes de carcasa) que se extienden verticalmente, para
recibir las porciones de patas 5b de la primera fila.
La forma interior de las ranuras de alineacién 60 es
esencialmente complementaria con la forma exterior
de las porciones de patas 5b. Las ranuras de alinea-
cioén 62 y 64, para recibir las porciones de patas 5a 'y
5c de la segunda y tercera filas, se forman a la derecha
y a la izquierda de cada ranura de alineacién 60. Las
ranuras de alineacién 62 y 64 se forman cortando la
superficie superior 70 y la superficie anterior 58 del
bloque de alineacién 50. Las ranuras de alineacién 62
y 64 respectivamente incluyen bases 62a y 64a, para
colocar las porciones horizontales 7 de las porciones
de patas 5 sobre las mismas. Continuamente con las
bases 62a y 64a se forman aberturas de alineacién 62b
y 64b que penetran hacia abajo en las proximidades
de la superficie posterior 72 del bloque de alineacién
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50. Las porciones verticales de las porciones de patas
5 se introducen en las aberturas de alineacién 62b y
64b. Las ranuras de alineacién 62 y 64 son para los
contactos de sefiales 4a, las cuales van dispuestas en
la parte mas baja de las dos filas de cavidades de con-
tactos 40. Las ranuras de alineacién 66 y 68 para los
contactos de sefiales 4a, las cuales van dispuestas en
la parte mas alta de las dos filas de cavidades de con-
tactos 40, se forman a alturas correspondientes a la
de la fila superior. Las bases 66a y 68a, asi como las
aberturas de alineacion 66b 68b, se forman en las ra-
nura de alineacién 66 y 68 de una manera similar a la
de las ranuras de alineacién 62 y 64. Observar que en
la figura 8, las ranuras correspondientes a los contac-
tos van marcadas con los nimeros correspondientes a
las posiciones 1 a 19, ilustradas en la Figura 1 y en la
Figura 9.

Las porciones de patas 5 de los contactos 4 van
dispuestas en las ranuras de alineacién 60, 62, 63, 66,
y 68. De ese modo, la pared del bloque de alineacién
50, es decir, las superficies internas de las ranuras de
alineacion 60, las bases 62a, 64a, 66a, y 68a, y las
aberturas de alineacién 62b, 64b, 66b, y 68b, van po-
sicionadas a lo largo de la direccién longitudinal de
las porciones de patas 5. Por consiguiente, las por-
ciones de patas van rodeadas hasta un cierto grado
por el dieléctrico del bloque de alineacién 50. Por lo
tanto, las impedancias caracteristicas de las porcio-
nes de patas 5 coinciden con las de las porciones de
los contactos 4, las cuales se mantienen dentro de la
carcasa 6. En otras palabras, las impedancias aumen-
tan en las porciones de patas delgadas que sobresalen
de la carcasa 6 con alta densidad. Las impedancias
aumentadas y disminuidas rodeando las periferias de
las porciones de patas 5 con las paredes del bloque de
alineacién 50, cuyo bloque es un dieléctrico. De ese
modo, las impedancias caracteristicas de las sefiales
diferenciales pueden ser igualadas.
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REIVINDICACIONES

1. Un conector (1) montable en una placa, que
comprende:

contactos de sefales (4a);

contactos de puesta a tierra (4b); y

una carcasa aisladora (6) para soportar los contac-
tos de sefiales (4a) y los contactos de puesta a tierra
(4b);

dos filas de contactos de puesta a tierra (4b) que
van dispuestas en correspondencia con al menos un
par de los contactos de sefiales (4a) en una porcién de
acoplamiento (2) de la carcasa aisladora; en donde;

porciones de patas (5) de los contactos de sefiales
(4a) y de los contactos de puesta a tierra 4b a mon-
tar en una placa de circuito (22), van dispuestas en
tres filas desde una posicién lo mds préxima a una su-
perficie de acoplamiento (2a) de la carcasa aisladora
hasta una posicién lo més alejada de la superficie de
acoplamiento (2b); caracterizado por;

las porciones de patas (5b) de los contactos de
tierra (4b) que van dispuestas en la primera fila la més
proxima a la superficie de acoplamiento (2b).
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2. Un conector (1) montable en una placa segin se
ha definido en la reivindicacién 1, en el que;

Las porciones de patas (5a, 5¢) de los contactos
de sefiales emparejados (4a) van dispuestas en la se-
gunda y tercera filas en estrecha proximidad el uno al
otro, de entre las tres filas de porciones de patas (5).

3. Un conector (1) montable en una placa segtin
se ha definido ya sea en la Reivindicacién 1 o en la
Reivindicacién 2, en el que;

La carcasa aisladora (6) comprende ademdas un
bloque de alineacion (50) aislador de las porciones
de patas, para albergar cada una de las porciones de
patas (5); y

El bloque de alineacién (50) aislador de las por-
ciones de patas comprende una pared que se extiende
alo largo de la direccién longitudinal de las porciones
de patas (5), en una porcién de la carcasa para alber-
gar las porciones de patas (5).

4. Un conector (1) montable en una placa segtin se
ha definido en cualquiera de las reivindicaciones 1, 2,
y 3, en el que;

los contactos de sefiales (4a) son contactos (4a) de
transmisién de sefiales diferenciales.
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